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ANEXO CONVOCATORIA

Renglon

Especificacion Técnica

Procesador Core 17 11700 o superior con cooler

Placa Madre Socket FCLGA1200. DDR4 3200 Mhz.
1 x z6calo M.2 Socket 3, compatible con clave M, dispositivos de almacenamiento tipo
2242/2260/2280.

Memorias 16gb DDR4 3200 Mhz

Disco SSD M2 2280 256 Gb

Disco SSD 240 Gb Kinsgton/WD o similar

Pantallas Proyector 100 pulgadas colgar de pared techo retractil manual

Procesador Intel Core i9 10900F

Motherboard socket 1200 11°Gen - Msi / Asus / Gigabyte chipset 2590
Memoria Ram DDR4 - 2X16Gb 3600 Mhz

Placa de Video: GeForce RTX 3060 12Gb

Fuente Thermaltake / Coolmaster 700 W 80p

Disco Solido Ssd M2 Pci-Nvme 512Gb Hp / Kingstone / WD
Gabinete Thermalteake V200 o similar

Monitor Lg / Samsung / Viewsonic o sim. 24” Full HD hdmi
Teclado Genius KM-8100

Mouse Genius

Parlantes SP-HF 180 Madera Genius.
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